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STUDIENORDNUNG

fiir den Studiengang Elektrotechnik der Humboldt Universitit zu Berlin

Der Rat des Fachbereiches Elektrotechnik hat aufgrund
von § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes iiber die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz
BerlHG) vom 12. Oktober 1990 (GVBI. S. 2165) die
folgende Studienordnung fiir den Studiengang Elektro-
technik beschlossen:*)
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*) Diese Ordnung wurde der Senatsverwaltung fiir Wissen-
schaft und Forschung am 28.04.1992 angezeigt

§ 1 Geltungsbereich

Ziele, Inhalt und Aufbau des Studiums im Studien-
gang Elektrotechnik der Humboldt Universitét zu Ber-
lin werden durch diese Studienordnung in Verbindung
mit der fiir den Studiengang Elektrotechnik vom
Fachbereich Elektrotechnik erlassenen Priifungsord-
nung vom 26.11.1990 geregelt.

§ 2 Studienvoraussetzungen

Voraussetzung zum Studium ist die allgemeine Hoch-
schulreife oder ein vom zustindigen Mitglied des Se-
nats von Berlin als gleichwertig anerkanntes Zeugnis.

§ 3 Studienbeginn und Studiendauer

(1) Der Studienplan ist auf einem Studienbeginn im
Wintersemester aufgebaut, daher ist aus fachlichen
Griinden eine Immatrikulation nur zum Winterseme-
ster moglich.

(2) Die Regelstudienzeit betrigt 10 Semester.

(3) Das Studium im Studiengang Elektrotechnik be-
steht aus einem Grundstudium und einem Haupt-
studium. Das Grundstudium soll mit der Diplom Vor-
priifung nach 4 Semestern und das Hauptstudium mit
der Diplom Priifung nach insgesamt 10 Semestern
abgeschlossen werden.



§ 4 Studienziel

Das Studium der Elektrotechnik soll dem Studenten
auf der Basis mathematisch-naturwissenschaftlicher
Grundlagen diejenigen Kenntnisse und Fahigkeiten,
Einsicht in die Zusammenhinge, ferner Fertigkeiten
und Methoden vermitteln, die zur Aufnahme der Be-
rufstitigkeit notwendig sind. Der Student soll wihrend
des Studiums auch Gelegenheit erhalten, sich mit
wirtschaftlichen und sozialen Aspekten der Ingenieur -
tiatigkeit auseinanderzusetzen.

Der Absolvent des Studienganges Elektrotechnik muf3
in der Lage sein, mit wissenschaftlichen Methoden
selbstindig zu arbeiten, sich selbst weiterzubilden und
zur technischen Entwicklung in seinem beruflichen
Tiatigkeitsfeld beizutragen.

Das Hauptziel des universitiren Studienganges liegt in
der Erfassung theoretischer Zusammenhénge und der
Befahigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit
sowie zu technischen Innovationen. Dieses Studium
ist entwicklungs- und forschungsbezogen. Nach
erfolgreichem AbschluB des Studiums wird der
akademische Grad Diplom-Ingenieur des Studien-
ganges Elektrotechnik der Humboldt-Universitit zu
Berlin mit der nach Anlage 3 gewihlten Studien-
richtung verlichen.

§ 5 Beschreibung der
beruflichen Tatigkeitsfelder

(1) Die Ingenieure der Elektrotechnik beschiftigen sich
mit den Methoden und Verfahren zur Ubertragung und
Verarbeitung von Nachrichten, zur Berechnung und
Fiihrung von Systemen unter Einsatz von Rechnern
sowie zur Herstellung von Bauelementen und Bau-

gruppen.

(2) Die beruflichen Tatigkeiten der Diplom-Ingenieure
der Elektrotechnik liegen demgemilB schwerpunkt-
miBig im Planen, Entwerfen, Fertigen und Priifen von

- elektrischen Bauelementen,
- Baugruppen,

- Geriten,

- Systemen und

- Netzen.

(3) Die wichtigsten Einsatzgebiete sind
- die elektrotechnische Industrie,
- Industrieunternehmen anderer Branchen wie
Grundstoffindustrie und Chemie,

- Bundesbahn, Bundespost und kommunale Unter-
nehmen,
- Forschungs- und Entwicklungsinstitute.

(4) Die groBte Zahl von Arbeitsplitzen fiir Diplom-
Ingenieure befindet sich in der Elektroindustrie. Hier
bestehen fiir sic Aufgaben in der

- anwendungsoricentierten Forschung,

- Entwicklung und Konstruktion,

- Fertigung und Qualititssicherung,

- Anlagenprojektierung und im Vertrieb,

- Montage, der Inbetriebnahme und im Service,

- Normung und Standardisierung.

§ 6 Lehrveranstaltungsformen

(1) Studieninhalte, iiber deren Stoffverteilung im ein-
zelnen das zu jedem Semester erstellte Vorlesungsver-
zeichnis Auskunft gibt, werden in folgenden Lehrver-
anstaltungsformen vermittelt:

1. Vorlesung (VL)

Die Vorlesung ist die traditionelle Lehrveranstaltung,
die dem Studenten theoretische Grundlagen und
Fachwissen vermittelt. In der Vorlesung wird der ange -
botene Stoff in didaktisch aufbereiteter Form und in
seiner sachgerechten Abfolge dargestellt. Die Vorle-
sung soll die theoretischen Grundlagen des Faches
anschaulich erldutern und an exemplarischen Beispie -
len darstellen. Die Bedeutung der Vorlesung liegt auch
in der Moglichkeit der schnellen Anpassung an die
Entwicklung und der durch den Hochschullehrer aus
der Fiille des Stoffes zu treffenden Vorauswahl.

2. Ubung (U)

In der Ubung werden durch selbstiindiges Nachvollzie -
hen und Anwenden der in der Vorlesung vermittelten
theoretischen Grundlagen auf ausgewihlte Beispiele
das Verstindnis des Stoffes vertieft sowie fachspezifi-
sche Rechen- , Analyse- und Syntheseverfahren einge-
iibt.

3. Seminar (S)

Im Seminar soll beim Studenten die Fahigkeit gefor-
dert werden, sich iiber ein vorgegebenes Thema zu in-
formieren und sich im miindlichen Vortrag und in der
Diskussion damit auseinanderzusetzen.

4. Laborpraktikum (PR)

Im Laborpraktikum werden in kleinen Gruppen vorbe -
reitete Laborversuche durchgefiihrt. Sie haben den
Zweck, meB- und experimentiertechnische Fertigkeiten
und Kenntnisse zu vermitteln und gleichzeitig den in
den Vorlesungen und Ubungen dargebotenen Stoff zu
ergianzen und zu vertiefen. Dariiber hinaus sollen sie
auf das spitere selbstindige Arbeiten vorbereiten.

Eine theoretische Vorbereitung des Laborpraktikums
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durch den Studenten anhand der Kenntnisse aus den
Vorlesungen und Ubungen und anhand vorbereiteter
Versuchsbeschreibungen mit Literaturangaben ist uner-
1aBlich.

5. Projektiibung (PU)

Die Projektiibung ist eine Arbeit an einer groferen,
zusammenhingenden und meist eng praxisbezogenen
Aufgabe.

6. Exkursionen (EX)

Exkursionen bieten Anschauungsunterricht auflerhalb
der Hochschule. Sie sollen die in Lehrveranstaltungen
erworbenen Kenntnisse erweitern.

7. Kolloquium (KO)

Kolloquien erginzen den Lehrbetrieb durch Erfahrungs-
austausch mit Angehorigen anderer Hochschulen des
In- und Auslandes und mit Vertretern der Praxis. Kol-
loquien dienen auch der Darstellung wissenschaftlicher
Arbeiten aus dem eigenen Institut (Studienarbeiten,
Diplomarbeiten, Dissertationen, Forschungsvorha-
ben).

§ 7 Berufspraktische Tiatigkeit

(1) Vor Aufnahme des Studiums, spitestens jedoch bis
zum Vordiplom, ist ein 13-wo6chiges Grundpraktikum
zu absolvieren, in dem manuelle Fihigkeiten, die cha-
rakteristisch fiir elektromechanische Berufe sind, er-
worben werden sollen (siehe Priifungsordnung § 18,
Abs. 6).

(2) Im Hauptstudium, in der Regel im 7. Semester, ist
ein 13-wochiges Ingenicurpraktikum durchzufiihren
(siche Priifungsordnung § 20, Abs. 4).

(3) Ablauf und Inhalt der Praktika fiir den Studiengang
Elektrotechnik sind durch die "Richtlinien fiir die prak -
tische Ausbildung der Studierenden des Studienganges
Elektrotechnik an der Humboldt Universitit zu Berlin"
geregelt, die der Fachbereichsrat des Fachbereiches
Elektrotechnik erlafit.

(4) Fiir die Anerkennung der Praktika ist ein vom
Fachbereichsrat des Fachbereiches Elektrotechnik be-
stellter Hochschullehrer zustiandig (Praktikanten-
obmann).

§ 8 Studienberatung

(1) GemiB § 28 BerlHG umfafit die Studienberatung
die allgemeine Studienberatung und die Studienfach-
beratung.

(2) Die allgemeine Studienberatung umfaBt allgemeine
Fragen des Studiums und erstreckt sich im Angebot

auch auf psychologische und soziale Beratung. Sie ob-
liegt der Abteilung Studienangelegenheiten der Hum -
boldt Universitit zu Berlin.

(3) Die Studienfachberatung, die vom Fachbereich
Elektrotechnik durchgefiihrt wird, unterstiitzt den Stu-
denten in seinem Studium durch eine studienbeglei-
tende Beratung. Zu den Aufgaben der Studienfach-
beratung gehort es, die Studenten zu einer sinnvollen
Planung und Durchfiihrung ihres Studiums ent-
sprechend ihren individuellen Féhigkeiten und
Berufsvorstellungen im Rahmen der in der Studienord -
nung angebotenen Moglichkeiten und dem Angebot an
Lehrveranstaltungen anzuleiten. Hierzu gehoren auch
Einfiihrungsveranstaltungen fiir das Grund- und Haupt-
studium, die regelmaBig durchgefiihrt werden.

(4) Die spezielle Studienfachberatung fiir die Facher
des Grundstudiums wird von den fiir die Lehrver-
anstaltungen Verantwortlichen wahrgenommen. Fiir
Fragen, die speziell die einzelnen Féacher der Diplom -
hauptpriifungen betreffen, sind die diese Ficher ver-
tretenden Hochschullehrer zusténdig.

(5) Zur Information und Orientierung iiber das Stu-
dium im Studiengang Elektrotechnik wird ein "Stu-
dienfiihrer Elektrotechnik” herausgegeben. Die zu den
Studienrichtungen gehtrenden Lehrveranstaltungen
werden im Studienfiihrer veroffentlicht. Der fiir die
Herausgabe des Studienfiihrers verantwortliche Hoch-
schullehrer sowie die iibrigen Mitglieder der Re-
daktionskommission werden vom Fachbereichsrat des
Fachbereiches Elektrotechnik bestellt.

§ 9 Studienleistungen

Die wihrend des Studiums erbrachten schriftlichen
oder protokollierten miindlichen oder praktischen Lei-
stungen (Studienleistungen) werden vom Priifer im
Studienbuch bescheinigt. Zu Beginn der betreffenden
Lehrveranstaltungen haben die verantwortlichen Hoch-
schullehrer schriftlich anzuzeigen, in welcher Form die
Studienleistung zu erbringen ist (vgl. § 18, Abs. 3
und § 21, Abs. 3 der Priifungsordnung).

§ 10 Grundstudium

(1) Im Grundstudium werden die allgemeinen Grundla-
gen der Elektrotechnik vermittelt. Da in der Elek-
trotechnik Fachwissen und Arbeitsmethoden aus der
Mathematik, Physik, Informatik, Konstruktion und
den technologischen Verfahren angewandt werden, ist
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eine darauf orientierte Grundausbildung erforderlich.

(2) Das Grundstudium umfaBt Lehrveranstaltungen in
folgenden Pflichtfachem:

- Mathematik

- Physik

- Grundlagen der Elektrotechnik

- MeBtechnik

- Technische Mechanik

- Werkstoffe der Elektrotechnik

- Konstruktion/Fertigungsverfahren

- Grundlagen der Informationstechnik

- Grundlagen der Elektronik

- Grundlagen der Informatik

- Theoretische Elektrotechnik

- Systemtheorie

- Energietechnik

(3) Die zeitliche Gliederung des Grundstudiums ergibt
sich aus dem Studienplan fiir das Grundstudium (Anla-
ge 1).

(4) Die zu den Fichern des Absatzes 2 gehérenden
Lehrveranstaltungen und deren Inhalte (Anlage 2) wer -
den nach MaBgabe des Studienplanes vom Fachbe-
reichsrat des Fachbereiches Elektrotechnik festgelegt
und im Studienfiihrer Elektrotechnik vertffentlicht.
Fiir den erfolgreichen Abschluf8 der Laborpraktika in
den Fachern Physik, Grundlagen der Elektrotechnik,
Werkstoffe der Elektrotechnik und MeBtechnik gibt es
jeweils einen Laborschein. Diese sind spitestens bei
der Meldung zur letzten Priifung fiir die Diplom-Vor-
priifung beim Priifungsamt des Fachbereiches Elek-
trotechnik vorzulegen.

§ 11 Hauptstudium

(1) Das Hauptstudium gliedert sich in 5 Studienrich-
tungen (Anlage 3) mit Hauptfachern und Nebenfachern
sowie Erginzungsfichern. Einzelheiten iiber die Wahl
des Hauptfaches und der Nebenficher bestimmen § 20,
Absatz 3 und § 21 der Priifungsordnung.

(2) Der zeitliche Umfang der Lehrveranstaltungen fiir
die im § 21, Abs. 1 a - ¢, Abs. 2 und 3 der Priifungs-
ordnung aufgefiihrten Priifungsficher betréagt:

fiir das Hauptfach 32 Semesterwochenstunden

fiir 2 Nebenficher je 12 Semesterwochenstunden

fiir die Ergénzungsfacher zusammen mindestens 19

Semesterwochenstunden.

(3) Die zu den Hauptfichern und zu den Nebenfichern
gehorenden Lehrveranstaltungen werden unter Mit-

wirkung der fiir das Fach verantwortlichen Hoch-
schullehrer vom Fachbereichsrat des Fachbereiches
Elektrotechnik festgelegt und im Studienfiihrer Elek-
trotechnik veroffentlicht. Dabei wird eine Gliederung
in obligatorische und wahlobligatorische Lehrver-
anstaltungen vorgenommen.

(4) Fiir die Erginzungsficher gilt Absatz 3 entspre-
chend. Eine Auswahl von Lehrveranstaltungen kann
unter technischen und nichttechnischen Lehrver-
anstaltungen getroffen werden. Der Anteil des "Stu-
dium generale" soll dabei 6 Semesterwochenstunden
betragen. Das Studium einer Fremdsprache sollte im
Rahmen der Erginzungsfiacher durchgefiihrt werden.

§ 12 Studienarbeit (Grofier Beleg)

(1) Die Studienarbeit ist eine wihrend des Hauptstu-
diums erbrachte Leistung. Sie wird "positiv" bewertet,
wenn die Leistung mindestens ausreichend gemiB § 12
der Priifungsordnung ist, sonst "negativ".

(2) In der Studienarbeit soll der Student wissenschafitli -
che Methoden nach Anleitung auf ein Thema der Elek-
trotechnik anwenden. Sie ist schriftlich und in deut-
scher Sprache vorzulegen und schlieBt mit einem
miindlichen Vortrag in deutscher Sprache ab. Ausnah-
men miissen vom Aufgabensteller und vom Priifungs -
ausschuB genehmigt werden. Das Thema fiir die Stu-
dienarbeit wird erst nach erfolgreichem AbschluB der
Diplom-Vorpriifung ausgegeben.

(3) Die Aufgabe fiir die Studienarbeit wird unter Ter-
minsetzung von den Priifern gemaB § 5, Abs. 1 der
Priifungsordnung aus dem Gebiet gestellt, mit dem der
Priifungsberechtigte am Lehrangebot zu den Féchern
der Anlage 3 beteiligt ist. Der Bearbeitungszeitraum
fiir die Studienarbeit betrigt 6 Monate, der Bear-
beitungsaufwand soll 7 Wochen nicht iiberschreiten.

§ 13 Diplomarbeit

Die Diplomarbeit ist eine benotete Priifungsleistung.
Einzelheiten regelt § 22 der Priifungsordnung.

§ 14 Anderung des Lehrangebots

(1) Der Fachbereichsrat des Fachbereiches Elektrotech -
nik sorgt fiir die Anpassung des Lehrangebotes an die
Entwicklung und die Erfordernisse der Technik. Dazu
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gehort, den Studienplan fiir das Grundstudium, den Ka-
talog der Hauptficher mit den zugeordneten Neben-
fichemn, die Themenbereiche der Erginzungsficher und
die nach § 11 Absatz 3 festgelegten Kombinationen
der Lehrveranstaltungen von Zeit zu Zeit zu iiber-
priifen und gegebenenfalls zu dndern.

(2) Die gemiB § 10 Absatz 4 und § 11 Absatz 3 und 4
festgelegten Lehrveranstaltungen konnen auch auf Vor-
schlag der fiir die jeweiligen Lehrveranstaltungen Ver-
antwortlichen vom Fachbereichsrat des Fachbereiches
Elektrotechnik gedndert werden.

(3) Die Entscheidung iiber Anderungen gemiB Absatz
1 und 2 obliegt aufgrund seiner Aufgaben in For-
schung und Lehre nach § 71 Absatz 1 BerlHG allein
dem Fachbereichsrat des Fachbereiches Elektrotechnik.

(4) Anderungen des Lehrangebotes werden von den be-

treffenden Instituten und der Fachbereichsverwaltung
durch Aushang bekanntgegeben.

§ 15 Teilzeitstudium

(1) Der Studiengang Elektrotechnik wird im Grund-
und Hauptstudium auch als Teilzeitstudium durch-
gefiihrt. Das Teilzeitstudium ist eine Kombination
von Fernstudium und Prisenzstudium mit einer Regel-
studienzeit von 11 Semestern.

(2) Im Prisenzstudium werden zum Fernstudium An-
leitungen gegeben, Konsultationen und Praktika
durchgefiihrt.

(3) In der Regel entsprechen 15 Stunden Lehrveranstal -
tungen im Dircktstudium 7 Stunden Lehrveranstaltun -
gen im Prisenzstudium nach Absatz 2. Alle Labor-
praktika werden im gleichen Umfang wie im Direkt-
studium durchgefiihrt.

(4) Das Grundstudium nach § 10 ist mit dem Vordi-
plom nach 6 Semestern abzuschlieBen.

(5) Fiir die Studienarbeit und die Diplomarbeit gelten
§ 12 und § 13.

§ 16 Ubergangsregelungen

Fiir Studierende, die bereits vor Inkrafttreten dieser
Studienordnung immatrikuliert wurden, gelten die
Ubergangsregelungen der Anlage 7. Die Bestim-
mungen des § 23 der Priifungsordnung fiir den Stu-

diengang Elektrotechnik vom 26.11.1990 sind ent-
sprechend anzuwenden.

§ 17 SchluBbestimmungen

(1) Die Studienordnung wurde vom Fachbereich Elek -
trotechnik ausgearbeitet und am 26.11.1990 vom
Fachbereichsrat beschlossen.

(2) Die Studienordnung wurde vom Akademischen
Senat am 19.02.1991 befiirwortet.

(3) Die Studienordnung wurde am 19.02.1992 durch
die Struktur- und Berufungskommission beschlossen.

(4) Die Studienordnung wurde am 28.04.1992 der Se¢-
natsverwaltung angezeigt und tritt mit ihrer Veroffent-
lichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-
Universitit zu Berlin in Kraft.

(5) Die Regelungen fiir das Grundstudium gelten bis
zum Zeitpunkt 2 Jahre nach dem letztmaligen Studien-
beginn gemif § 3 Absatz 1.

(6) Die Regelungen fiir das Grundstudium im Teilzeit-
studium gelten bis zum Zeitpunkt 3 Jahre nach dem
letztmaligen Studienbeginn gemaBl § 3 Absatz 1.

(7) Die Regelungen fiir das Hauptstudium gelten fiir
diejenigen Studenten, die das Hauptstudium mit dem
Wintersemester 1991/92 begonnen haben. Thre Giiltig -
keit endet mit dem Sommersemester 1995.

(8) Die Regelungen fiir das Hauptstudium im Teilzeit-
studium gelten fiir diejenigen Studenten, die das
Hauptstudium entweder mit dem Wintersemester
1990/91 oder mit dem Wintersemester 1991/92 begon-
nen haben. Thre Giiltigkeit endet mit dem Sommerse-
mester 1995.

Fachbereich Elektrotechnik
Dekanin
gez. Prof. Dr. Meffert
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Anlagen

Anlage 1

Studienplan fir das Grundstpdium

Mathematik 6 6 7 3 22
+2 fak.

Physik 4 4 8

+2 fak.

Grundlagen der 7 8 3 18

Elektrotechnik

MeBtechnik 2 1 3

‘ +1 fak.

Technische 6 6

Mechanik

Werkstoffe der 3 1 4

Elektrotechnik

Konstruktion/ 4 (K) 2 (F) 1 fak. 6

Fertigungsverfahren (F)

Grundlagen der 3 3

Informationstechnik

Grundlagen der 3 5 8

Elektronik

Grundlagen 4 4 8

der Informatik

Theoretische 6 6

Elektrotechnik

Systemtheorie 2 2
+1 fak.

Energietechnik 3 3

Summe 25 26 23 23 97




Anlage 2
Inhaltsangabe der Ficher im Grundstudium

Mathematik: 14/10 (davon 2 fak.)/-

- Lineare Algebra

- Differential- und Integralrechnung fiir Funktionen
einer und mehrerer Variablen

- gewohnliche Differentialgleichungen - Funktio-
nentheorie

- Integraltransformationen - Wahrscheinlichkeitsbe-
griff

- bedingte Wahrscheinlichkeit

- diskrete und stetige ZufallsgroBen

- Dichte, Verteilung, Stichprobe

- statistische MaBzahlen, Schiitz- und Priifverfahren

Physik: 6/2 (fak.)/2
- Grundlagen der Mechanik - Wirmelehre
- geometrische Optik und Wellenoptik
- Atomphysik, Biandermodell
- Leitfahigkeit und deren Beeinflussung im Halb-
leiter
- Erscheinungen an Halbleitergrenzflichen

Grundlagen der Elektrotechnik: 9/4/5
- Grundbegriffe, elektrische GroBen und Einheiten
- Netzwerkelemente, Berechnung von Netzwerken
- Vierpole
- Ausgleichsvorgiinge
- elektrisches Stromungsfeld
- elektrisches Feld im Nichtleiter
- magnetisches Feld, Induktions- und Durchflu-
tungsgesetz
- Maxwellsche Gleichungen (Integralform)

Meptechnik: 2/-/1
- Einfiihrung in die experimentelle Laborarbeit und
MeBpraxis
- Grundbegriffe und theoretische Grundlagen der
MeBtechnik
- MeBverfahren und ausgewahlte MeBmittel fiir
elektrische Groen

Technische Mechanik: 4/2/0
- Grundlagen
- Statik starrer Korper
- Elastostatik (Grundbegriffe, Wirkung duBerer
Kriifte)
- Kinematik, Kinetik

Werkstoffe der Elektrotechnik: 3/- /1
- Werkstoffphysikalische Grundlagen kristalliner
und amorpher Werkstoffe
- Leiter, Halbleiter, Dielektrika, Magnetika, Ferro-
elektrika

Konstruktion: 2/2/0

- Grundlagen der Konstruktion fiir Elektroin-
genieure

- Konstruktiver Entwicklungsprozef3 - Ablauf und
Methoden des Konstruierens

- Fertigungsgerechtes Gestalten

- Grundlagen des Entwurfs, der Gestaltung und Di-
mensionierung von Konstruktionselementen und
Baugruppen

- Einfiihrung Geriitekonstruktion

- Einfiihrung rechnergestiitztes Konstruieren

Fertigungsverfahren: 2/0/1 (fak.)

- Verfahren und fertigungstechnische Zusammen-
héinge fiir die Herstellung von Halbzeugen und
Fertigteilen

- Halbleitermaterialien, Lichtwellenleiter, Leiter-
platten, Keramiktechnologien

- Hochleistungstrennverfahren fiir Mikrobauteile
(z.B. energiereiche Strahlung)

- Fiigen von Halbzeugen mikro- und optoelektroni-
scher Bauelemente

- Beschichten mit organischen und anorganischen
Materialien - Diinnschichttechnik

Grundlagen der Informationstechnik: 2/1/ -
- Grundbegriffe der Informationstheorie
- Primirsignale der Nachrichtentechnik
- Beschreibung von Signalen im Zeit- und Fre-
quenzbereich
- Pegelmale
- Einteilung der Frequenzbereiche
- Medien der Nachrichteniibertragung
- Prinzip der Lichtwellenleitung
- Modulationsarten mit Sinus- und Pulstrigern
- Verzerrungen
- Multiplexarten

Grundlagen der Elektronik: 5/2/1

- Diode

- Bipolar- und Unipolartransistor

- optoelektronische Bauelemente

- Spezialbauelemente

- Arbeitspunkteinstellung

- Grundschaltungen bipolarer und unipolarer Transi-
storen

- Ersatzschaltbilder, Betriebsverhalten

- analoge Elementarschaltungen

- Grundlagen der digitalen Schaltungen

- kombinatorische Schaltungen

- sequentielle Schaltungen

Grundlagen der Informatik: 4/2/2
- rechentechnische Grundbegriffe
- prinzipieller Aufbaun von Computern
- Maschinen- und Assemblerbefehle



- Einfiihrung in die Mikroprozessorprogrammie-
rung

- Grundfunktionen von Betriebssystemen (speziell
MS-DOS)

- Programmiertechnik (Programmaufbau, Daten-
strukturen, Standardfunktionen, Units, Elemente
der objektorientierten Programmierung, typische
Applikationen, Besonderheiten von Turbo Pascal)

Theoretische Elektrotechnik I: 4/2/ -

- mathematische Methoden

- Maxwellsche Gleichungen

- Berechnung quasistationérer elektrischer und mag-
netischer Felder

- elektromagnetische Wellen

- Hertzscher Dipol

Systemtheorie: 2/1(fak.)! -

- Einfiihrung in die kybernetische Systemtheorie

- Modelle

- Grundglieder

- Signalflubild

- Signalflufigraph

- Methoden des Zeitbereichs

- Methoden des reellen Frequenzbereichs/Fourier-
transformation

- Methoden des komplexen Frequenzbereichs

- Laplace - Transformation

- Beziehungen zwischen den Beschreibungen

Energietechnik: 2/-11

- Ubersicht iiber die Energiewirtschaft

- Energiewandlung

- Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie
- SchutzmafBinahmen

- Elektrische Maschinen

Anlage 3

Studienrichtungen und Hauptficher

1.

2.

Studienrichtung Automatisicrungstechnik
Hauptfach: Automatisierungstechnik
Studienrichtung Elektronik

Hauptfach: Elektronik

. Studienrichtung Konstruktion und Fertigungspro-

zeBgestaltung
Hauptfach: Konstruktion und FertigungsprozeBge-
staltung

. Studienrichtung Nachrichtentechnik

Hauptfach: Nachrichtentechnik

. Studienrichtung Technische Informatik

Hauptfach: Technische Informatik

Nebenficher

1. Automatisierungstechnik

2. Elektronik

3. Konstruktion und FertigungsprozeBgestaltung
4. Nachrichtentechnik

5. Technische Informatik

6. Werkstoff- und Verfahrenstechnik

Anlage 4
Inhaltsangaben der Fiacher im Hauptstudium

Inhaltsangabe fiir das Hauptfach
Automatisierungstechnik

Regelungstechnik I: 3/1/1
- Ubersicht
- Regelstrecken
- Methoden der Systemidentifikation
- Regler
- Analyse kontinuierlicher linearer Regelkreise
- Stabilititsanalyse
- Entwurf linearer Regler
- einfache nichtlineare Regelungen
- mehrschleifige Regelungen
- einfache MehrgréBenregelungen

Steuerungstechnik I: 2/1/-
- Automatenmodelle
- Beschreibungsmittel
- Analyse
- Synthese
- Verbindungsprogrammierte Steuerungen
- Mikroprogrammsteuerungen
- Speicherprogrammierbare Steuerungen
- Entwurfsmethoden
- Steuersprachen

Zuverldssigkeitstheorie: 2/-/-
- Mathematische und experimentelle Grundlagen
- Zuverlassigkeit von Elementen
- Erneuerungsprozesse
- Zuverldssigkeit von Serien- und Parallelsystemen
- gemischte und komplexe Systemstrukturen

Priiftechnik und Qualitdtssicherung: 2/1/-

- Struktur von PCI Priifplitzen

- IEC/IEEE - Bus - Interface

- MeBwerterfassung, -verarbeitung und -darstel-
lung durch PCI

- Qualititssicherungssysteme

- Datenanalysen und Auswerteverfahren fiir Qua-
lititsmerkmale

- CAQ - Komponenten



Prozefrechentechnik: 2/ -11
- Aufbau von ProzeBrechnern
- Betriebssysteme
- Multitasking
- Echtzeitbetrieb
- Synchronisation
- Betriebsmittel
- Anwendungsprogrammierung
- Echtzeitsprachen

Regelungstechnik 11: 3/1/1

- diskontinuierliche Regelungen: Abtastung,
z-Transformation, Abtasttheorem, Beschreibungen
von Tastregelungen, Stabilititsanalyse, diskonti-
nuierliche Beschreibung kontinuierlicher Syste-
me, Entwurf diskontinuierlicher Regelungen

- Zustandsregelungen: Zustandsbeschreibungen,
Normalformen, Steuerbarkeit und Beobachtbar-
keit, Beobachter, lineare und nichtlineare Zu-
standsregelungen

- nichtlineare Regelungen: nichtlineare Glieder in
Regelkreisen, Methode der harmonischen Balance,
Methode der Beschreibungsfunktion, Stabilitét

Steuerungstechnik I1: 2/-/1
- Komposition
- Dekomposition
- Automatenmodell verteilter Systeme
- Petri-Netzmodelle
- Rechnerkopplung
- verteilte Steuerungssysteme
- Transputernetze
- zellulare Automaten

Sensortechnik: 2/-/1

- Anforderungen an Sensoren und ProzeBmefBein-
richtungen

- physikalische Effekte und Wirkprinzipien fiir Sen-
soren

- Signalaufbereitung und AnpaBschaltungen

- MeBbeispiele fiir ausgewihlte Grofen

- Sensoren mit erweitertem Funktionsumfang

Produktionsautomatisierung: 2/- -
- Hierarchische Steuerungssysteme
- Steuerungsebenen
- Computer Integrated Manufacturing
- Produktions-Planungssysteme
- Technische Systeme
- Steuerung von Industrierobotern

Regelungstechnik II: 2/-/ -

- Regelung stochastischer Systeme: regellose Pro-
zesse, Beschreibungen im Zeit und Frequenzbe-
reich, lineare dynamische Systeme mit stochasti-
schen Signalen

- Schitzverfahren: Grundlagen der Schiatzmethoden,
rekursive Schitzverfahren, Parameterschiitzung

- adaptive Regelungen: Adaptivsteuerung und -re-
gelung, Giitekriterien, adaptive Regelungen mit
Parallel- und Kreismodell, Adaption mittels Evo-
lutionsstrategien

- lernfihige Regelungen: Objekterkennung, maschi-
nelles Lernen, Problemlgsen, Beispiele lernfihi-
ger Systeme

Oberseminar: -/1/-
- durchgiingige Bearbeitung eines MeB- , Steue-
rungs- oder Regelungsproblems im team-work,
Inhalt wird operativ festgelegt

Inhaltsangabe fiir das Hauptfach
Elektronik

Analoge Schaltungstechnik: 2/1/0,5
- Operationsverstirker (OPV)
- Grundschaltungen des OPV
- Anwendungen des OPV
- Gleichsspannungsverstirker, Breitbandverstirker,
Selektivverstirker, Leistungsverstéirker
- Oszillatoren

Digitale Schaltungstechnik: 2/1/10,5
- Komplexe kombinatorische Schaltungen, elemen-
tare und komplexe sequentielle Schaltungen,
Schaltkreisfamilien der Digitaltechnik, Kippschal-
tungen (monostabiler, astabiler und bistabiler
Multivibrator, Schwellwertschalter)

Elektronische Baugruppen und Systeme: 2/1/1

- Analogschalter, Analogmultiplexer, Prizisions-
verstirker, Spannungs-und Stromversorgungsbau-
gruppen, Signalumsetzung (A/D-, D/A-Wandler,
U/f-Wandler)

- Halbleiterspeicher und programmierbare Schaltun-
gen

- Mikroprozessorsysteme (Systemkonfigurationen,
Bussysteme, Prozessoren, Interfaceschaltungen)

- Mikrocontroller

Schaltkreisstrukturen: 2/0/0

- Entwicklung der Mikroelektronik, Halbleiter-
blocktechnik (Bipolartechnik, Unipolartechnik,
Funktionen, Bauformen und Realisierungstech-
niken integrierter Schaltkreise)

- integrierte Bauelemente in der Halbleiterblock-
technik, integrierte Schaltungen (Entwurfsprinzi-
pien, Layout, Maskensatz)

- Tendenzen der weiteren Entwicklung der Mikro-
elektronik



Schaltkreisentwurf: 2/0/1
- ASIC-Architekturen (PLD, Gate-Array, Standard-
zellen, Mischstrukturen)
- Entwurfsablauf (Systementwurf, Logikentwurf,
Simulation, Layoutentwurf)
- Entwurfstechniken und Werkzeuge, Verifikation,
Postprocessing

Hochfrequenztechnik: 2/1/1

- passive und aktive Bauelemente fiir hohe Frequen-
zen

- Breit- und Schmalbandverstirker

- Riickkopplung, Stabilitit von Verstirkern und
Oszillatoren

- Rauschen, Grenzempfindlichkeit, HF-Leistungs-
verstirkung, Anwendungen

Mustererkennung/Bildverarbeitung: (4/12/1)

- Abtastvorgang, -theorem, Digitalisierung und
Beschreibung von Bildern, Fouriertransformation,
Filterentwurf

- Vorverarbeitung (Normierung, Bildverbesserung)

- Merkmalsgewinnung (Methoden im Zeit- bzw.
Ortsbereich und in verschiedenen Spektralberei-
chen, Auswahl und Bewertung)

- Klassifikation (statistische und verteilungsfreie
Klassifikatoren, nichtparametrische Verfahren)

Signalverarbeitungsstrukturen: 2/1/0
- Signalverarbeitungskette, sequentielle Signalver-
arbeitung
- Parallelisierung der Verarbeitung
- dezentrale bzw. verteilte Strukturen
- flexible und fehlertolerante Signalverarbeitung

Hochfrequenzprobleme der Digitaltechnik: 2/0/0

- EinfluB der HF-Abhingigkeit elektronischer Bau-
elemente auf die Funktion digitaler Systeme,
Storeinfliisse, Moglichkeiten der Reduzierung und
Kompensation

- Modellierung des dynamischen Verhaltens logi-
scher Gatterstrukturen,

- Kriterien fiir Schaltungsentwurf

Inhaltsangabe fiir das Hauptfach Konstruktion
und FertigungsprozeBgestaltung

Grundlagen der technologischen Fertigungsvorberei-
tung (PT 1): 2/-/-
- Elementarisierung, Zeitgliederung, Dokumenta-
tion
- Zustandsbeschreibung technologischer Prozesse
- Reihenfolgeproblem

Prozefimodelle (PT 2): 2/1/1
- Zeitplanung
- Kapazititsplanung
- Mengenverflechtung
- Bedienungstheorie
- Markow Modell
- Stochastisches Zuverldssigkeitsmodell
- Optimierungsmodelle

Prozeflanalyse (PT 3): 2/1/1
- Varianzanalyse
- Korrelationsanalyse
- Regressionsanalyse

Prozef3simulation (PT 4): 2/1/1
- Simulation diskreter Systeme
- Simulationssystem SIMDIS
- Simulation auf 16-bit- PC
- Erarbeitung eigener Simulationsprogramme,
Durchfiihrung von Experimenten
- Simulation in CAD/CAM- Systemen
- Expertensysteme

Rechnergestiitzte Fertigungsprozefigestaltung - CAM
(PT 5): 2/0/2
- Arbeitsplanerstellung
- Rechnergestiitzte NC-Programmierung
- ProzeBplanung mittels Simulation
- Produktions , Planungs- und Steuerungssystem
(PPS), Betricbsdatenerfassung (BDE)
- Rechnergestiitzte Fertigung (CAM)
- Rechnerintegrierte Fertigung (CIM)
- Selbstindige Erarbeitung von Rechnerprogram-
men zu verschiedenen Themenkomplexen

Gerdtekonstruktion (KON 2): 2/2/0

- Konstruktion elektronischer Gerite

- funktioneller und geometrisch-stofflicher Gera-
teaufbau

- Geritefunktionen

- Bauweise und GefaBsysteme

- Schutz vor thermischer Uberlastung - Wirmeab-
fiithrung und Kiihlung

- Schutzfunktion Gerat-Umwelt

- Entwurf geritetechnischer Funktionsgruppen
(elektronische, optoelektronische, elektromechani-
sche Funktionsgruppen)

- rechnergestiitzter Entwurf in der Geritekonstruk-
tion

Mikro - und feinmechanische Konstruktion (KON 3):
1/2/ -
- Fein- und mikromechanische Konstruktionsele-
mente und Baugruppen
- Arten und Eigenschaften
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- Entwurf, Gestaltung und Dimensionierung von
Funktionselementen
- Grundlagen des rechnergestiitzten Entwurfs

Verdrahtungstrigerkonstruktion (KON 4): 1/1/-

- Verdrahtungstriiger der Elektronik

- Arten, Eigenschaften und konstruktive Restrik-
tionen

- Entwurf und Gestaltung von Einlagen- und Mehr-
lagenleiterplatten sowie Dickschicht- , Diinn-
schicht und ASIC-Elementen

- Grundlagen des rechnergestiitzten Entwurfs

Rechnergestiitzte Konstruktion/CAD (KON 5): -/1/2
- Einfiihrung in CAD- Systeme der Elektronikkon-
struktion
- Erarbeitung eines Projektes zum rechnergestiitzten
Verdrahtungstrigerentwurf

Fertigungsverfahren I1: 2/-/-
- Leiterplattentechnologie
- Verfahrensanalyse am Gerétekonzept

Inhaltsangabe fiir das Hauptfach
Nachrichtentechnik

Nachrichtentechnik: 4/2/1

- Anwendung der Fouriertransformation in der NT

- Autokorrelationsfunktion, Leistungsdichtespek-
trum, Leitungstheorie

- Synthese analoger Filter

- leitungsgebundene Nachrichteniibertragungs-
technik

- Grundprinzipien der Vermittlungstechnik

- Fernsprechendgerite

- Rundfunkempfangstechnik

- Fernsehempfangstechnik

Systemtheorie der Nachrichteniibertragung: 2/1/1
- Beschreibung linearer zeitinvarianter Systeme im
Zeit- und Frequenzbereich
- Beschreibung stochastischer Signale und Systeme
- Analyse gestorter Tief- und BandpaBsysteme
- statistische Analyse von Modulationsverfahren
- Korrelationsempfang und angepafte Filter

Theoretische Elektrotechnik I1: 2/1/-

- Homogene und inhomogene ebene Wellen, Re-
flexion und Brechung ebener Wellen,

- Wellentypen zwischen ideal leitenden parallelen
Platten, im homogenen Filmwellenleiter, im
Rechteckhohlleiter, im optischen Streifenleiter

- Zylinderwellen

- Wellentypen in der Koaxialleitung, im Rundhohl-
leiter, Streifenfasern und Gradientenfasemn

Funktechnik: 2/-/-

- Einteilung und Nutzung der Frequenzen fiir die
Funktechnik

- Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im freien
Raum

- Eigenschaften der Erdatmosphére

- Theorie und technische Kennwerte von Antennen:
Richtdiagramm, Anpassung, Konstruktionen

- Entwurf von Ubertragungsstrecken

Digitale Systeme der Nachrichteniibertragung: 2/-/-

- Zusammenfiihrung von Netzen und Diensten im
ISDN

- Digitalisierung von Sprachsignalen mittels PCM

- Minderung des Quantisierungsgerdusches durch
nichtlineare Quantisierung

- digitale Filter

- Prinzip der DPCM und der ADPCM

- PCM-Grundsystem

- Hierarchie der Zeitmultiplexsysteme

- ISDN - Teilnehmerzugang

- Signalisierung im D- Kanal

Lichtwellenleiter(LWL) - Mefstechnik: 1/- /1

- Festlegung und Messung der geometrischen, opti-
schen und Signaliibertragungswerte von Mehr-
moden- und Einmoden- LWL, Charakterisierung
des Lichtes im LWL

- Standardisierung der Labor- und BetriebsmeBtech-
nik fiir LWL

- Messungen an Strukturen der integrierten Optik

Hochfrequenztechnik: 2/1/1
- passive und aktive Bauelemente fiir hohe Frequen-
zen
- Breit- und Schmalbandverstirker
Riickkopplung
- Stabilitit von Verstirkern und Oszillatoren
Rauschen
- Grenzempfindlichkeit
- Antennen (Bauformen, Richtcharakteristik und
Gewinn)
- HF- Leistungsverstirkung
- Anwendungen

Komponenten und Systeme der optischen Nachrich-
tentechnik: 3/1/-

- optischer Ubertragungskanal: physikalische und
technische Ubertragungseigenschaften des Licht-
wellenleiters

- optischer Sender: Spektrum, Linienbreite,
Kohérenz, IM- und FM- Modulationseigen-
schaften, Rauschen

- optischer Empfinger: Verhalten von Detektoren,
Empfangsschaltungen, Theorie des Leistungs-
und Kohérenzempfangs
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- optischeUbertragungssysteme und - netze: Multi-
plexierung, analoge und digitale Systeme, Weit-
verkehrsiibertragung

- Einsatz im TeilnechmeranschluBSbereich

Spezielle Probleme der optischen Nachrichtentechnik:
2/-1-
- spezielle Elemente der diskreten und integrierten
Optik in der LWL-Technik
- optische Resonatoren
- optische Verstirkung und Frequenzumsetzung
- nichtlineare optische Effekte und Bauelemente

Breitbandkommunikation: 2/0/0
- Einfiihrung in die Breitbandkommunikation
- Ubertragungssysteme WAN (Wide Area Net-
works)
- Ubertragungssysteme LAN (Local Area Net-
works)
- Vermittlungssysteme, Arbeitsplatzsysteme

Inhaltsangabe fiir das Hauptfach
Technische Informatik

Algorithmen: 2/1/-

- theoretische Grundlagen (Algorithmenbegriff, Be
rechenbarkeit, Komplexitit, Korrektheit)

- Darstellung spezieller Algorithmen in Form von
FluBdiagrammen oder Struktogrammen und als
Pascal-Routinen (Nullstellenberechnungen, Lo-
sung linearer Gleichungssysteme, Interpolation
von Funktionen [auch Splines], Approximation
[linear, exponentiell], numerische Integration,
numerische Integration von Differential-Gleichun-
gen, Monte-Carlo-Methode)

Prozefdatenverarbeitung: 2/1/ -

- ProzeBrechnerkonfigurationen

- Echtzeitbetriebssysteme

- Einsatz von Mikrocontrollern in der Prozedaten-
verarbeitung

- Einfiihrung in die Programmiersprache PEARL
(Syntaxbeschreibung, System-und Problemteil,
sequentielle Steueranweisungen, Steuerung paral-
leler Aktivititen [Tasksteuerung], Programmbei-
spiele)

Computer-Hardware: 2/1/ -

- Komponenten eines PC

- PC-Familie und Systemausfiihrungen

- Massenspeicher und Peripheriegerite

- Standard-Interfaces

- Monitortechniken

Aufbau und Arbeitsweise von aktuellen 16-Bit-

1

und 32-Bit-Mikroprozessoren
- Aufbau und Arbeitsweise von Mikrorechnern

Software - Engineering: 2/-/-
- Software-EntwicklungsprozeB anhand eines Pha-
senmodells (Wasserfallmodell)
- Analyse- und Entwurfsverfahren
- Dokumente
- systematische Programmerprobung

Datenbanken: 2/0/1

- theoretische Grundlagen

- meniigesteuertes Anlegen und Anwenden von
Datenbanken

- Nutzung der Datenbanksprache SQL

- Datenbanken in Rechnernetzen

- spezieller Umgang mit dem Datenbankprogramm
dBASE IV

Assemblerprogrammierung: 2/1/1
- Funktion und Programmierung der Prozessoren
Intel 80286, 80386 und 80486
- Einsatz von Koprozessoren

Kiinstliche Intelligenz: 2/-/-
- Aufbau und Anwendung von wissensbasierten
Systemen und von Expertensystemen
- Einfiihrung in die logische Programmierung
(Programmiersprache PROLOG)
- Analyse praktischer Anwendungen

Rechnernetze: 2/-/-

- Lokale Rechnernetze (Begriffe, OSI-Referenzmo-
dell, Ubertragungsmedien, Basistopologien [elek-
trisch und optisch] ,Ubertragungsverfahren, Zu-
griffsverfahren, international bedeutsame Netz-
konzepte [Ethernet, IBM-Token-Ring, FDDI]

- Netzwerkbetriebssysteme in DOS-Umgebung
(Netzwerkmanagement, Internetworking, andere
Netzklassen [GAN, MAN, FAN])

Parallelrechentechnik: 2/1/-

- Analogrechner - ein Blick zuriick, Neuronale
Netze- ein Blick nach vorn

- Prozessor-Arrays

- Transputereinsatz

- Einfiihrung in die Programmiersprache

OCCAM 11

- Rekonfigurierbarkeit von Prozessorsystemen,

DatenfluBmaschine, Supercomputer

Computergrafik: 2/-/1
- mathematische Grundlagen
- Benutzung grafischer Ein- und Ausgabegerite
- zwei- und dreidimensionale Darstellungen - deko-
rative Grafik (Fraktale)
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- Programmbeispiele in Pascal

Unix und Turbo-C: 2/1/1

- Aufbau und Anwendungsmoglichkeiten des
Mehrplatz- und Mehrprogramm-Betriebssystems
UNIX

- Meniisystem von Turbo-C

- Programmierung mit Hilfe von Turbo-C (Pro-
grammaufbau, Datenstrukturen, Standardfunk-
tionen, typische Applikationen, Entwicklungs-
umgebung)

Inhaltsangaben fiir das Nebenfach
Werkstoff und Verfahrenstechnik

Festkorpertechnologie: 4/-/-
- Epitaxieverfahren, Strukturierungsverfahren, Do-
tierungsverfahren
- Material- und Technologiekonzepte der Verbin-
dungshalbleiter der Mikro- und Optoelektronik

Aufbau und Verbindungstechnik (Bauelemente): 3/-/1
- Montage relevanter Flachbaugruppenstrukturen
- Positionierung und Bestiickung
- Baugruppenpriifung
- Handhabung technologischer Spezialausriistungen
fiir elektronische Baugruppen

Technologiesimulation: -/2/1

- Grundlagen der Simulation (Methoden, Algorith-
men, Randbedingungen)

- technische Voraussetzungen, Computerwerkzeuge
und Anwendung der Simulation in der Aufbau-
und Verbindungstechnik

- theoretische Vorbereitung und praktische Abar-
beitung eines Simulationsprojektes an einem Bei-
spiel der Aufbau und Verbindungstechnik

Aufbau und Verbindungstechnik (Zuverldssigkeit):
1/-1-/
- Qualititssicherung bei der Bauelemente- und
Baugruppenfertigung
- Degradation und Ausfallursachen
- Beurteilungskriterien von Fiigestellen
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Anlage §

Hauptfachausbildung

Automatisierungstechnik

1 WS Regelungstechnik I 3 I
2 WS Steuerungstechnik I 2 II
3 WS Zuverlissigkeitstheorie 2 I
4 WS Produktionsautomatisierung 2 II
5 WS Regelungstechnik ITI 2 I
6 WS Labor Steuerungstechnik - 1
7 WS Oberseminar -
8 WS Labor Priiftechnik und Qualititssicherung - 1
9 SS Regelungstechnik I1 3 I
10 SS Sensortechnik 2 m
1 SS ProzeBrechentechnik 2 I
12 SS Labor Automatisierungstechnik - I
13 SS Labor Regelungstechnik - I
14 SS Labor ProzeBrechentechnik - 1
15 Ss Steuerungstechnik 11 2 II
| 16 SS Priiftechnik und Qualititssicherung 2 m
Il =32 22

Anmerkung zu Priifungen :

Die mit gleichen romischen Ziffern bezeichneten Lehrveranstaltungen bilden einen Priifungskomplex;

I: Regelungstechnik
II: Steuerungstechnik
IOI:  Priiftechnik und Qualititssicherung
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Elektronik

1 WS Analoge Schaltungstechnik 2 I
2 WS Digitale Schaltungstechnik 2 1
3 WS Schaltkreisstrukturen 2 11
4 WS Labor HF-Technik - I
5 WS Labor Mustererkennung/Bildverarbeitung - v
6 WS Labor Elektronische Baugruppen und Systeme - A%
7 WS Bildverarbeitung 2 v
8 WS HF-Probleme der Digitaltechnik 2 m
9 SS Labor Analoge und digitale Schaltungstechnik - I
10 SS Elektronische Baugruppen und Systeme 2 v
11 SS Schaltkreisentwurf 2 I
12 SS HF-Technik 2 I
13 SS Mustererkennung 2 1A%
L 14 SS Signalverarbeitungsstrukturen 2 v
|| =32 20

Anmerkung zu Priifungen :

Die mit gleichen romischen Ziffern bezeichneten Lehrveranstaltungen bilden einen Priifungskomplex;

el
oo

HF-Technik

L

Analoge und digitale Schaltungen
Entwurf integrierter Schaltungen

Bildverarbeitung und Mustererkennung
Signalverarbeitungssysteme
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Konstruktion und FertigungsprozeBgestaltung

1 ws Geriitekonstruktion (KON 2) 2 2 - I
2 ws Grundlagen der technologischen Fertigungsvorbereitung 2 - - 1
(PT 1)
3 WS Rechnergestiitzte Konstruktion/CAD (KON 5) - 1 2 v
4 WS Rechnergestiitzte FertigungsprozeBgestaltung/CAM (PT 5) 2 - 2 v
5 SS Fertigungsverfahren Il 2 - - 11
6 SS Mikro- und feinmechanische Konstruktion (KON 3) 1 2 - I
7 SS ProzeBmodelle (PT 2) 2 1 1 I
8 SS Verdrahtungstrigerkonstruktion (KON 4) 1 1 - v
9 SS ProzeBanalyse (PT 3) 2 1 1 I
10 SS ProzeBsimulation (PT 4) 2 1 1 11
=32 16 9 7

Anmerkung zu Priifungen :
Die mit gleichen rémischen Ziffern bezeichneten Lehrveranstaltungen bilden einen Priifungskomplex;

I: Geriitekonstruktion

|16 ProzeBimodelle

III:  Analyse und Simulation von Prozessen

Iv: Rechnergestiitzte Konstruktion und FertigungsprozeBgestaltung

Nachrichtentechnik
1 WS Nachrichtentechnik 4 2 - 1
2 WS Theoretische Elektrotechnik II 2 1 - v
3 WS Lichtwellenleiter-MeBtechnik 1 - 1 v
4 WS Spezielle Probleme der optischen Nachrichtentechnik 2 - - v
5 WS Breitbandkommunikation 2 - - 11
6 WS Labor HF-Technik - - 1 I
7 SS Labor Nachrichtentechnik - - 1 I
8 SS Systemtheorie der Nachrichteniibertragung 2 1 1 11
9 SS Komponenten und Systeme der optischen Nachrichten- 3 1 - v

technik

10 SS HF-Technik 2 1 - 1
11 SS Funktechnik 2 - - I

L._l.z SS Digitale Systeme der Nachrichteniibertragung 2 - - I

||—— X=32 22 6 4
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Anmerkung zu Priifungen :
Die mit gleichen romischen Ziffern bezeichneten Lehrveranstaltungen bilden einen Priifungskomplex;

L Nachrichtentechnik

II: Systemtheorie und digitale Systeme der Nachrichtentechnik
III: HF-Technik

Iv: Optische Nachrichtentechnik

Technische Informatik

1 WS Algorithmen 2 1 - I
2 WS Unix und Turbo-C 2 1 1 I
3 WS Computergrafik 2 - 1 I
4 WS ProzeBdatenverarbeitung 2 1 - I
5 WS Assemblerprogrammierung 2 1 1 I
6 SS Computer-Hardware 2 1 - I
7 SS Rechnemetze 2 - - 1|
8 SS Parallelrechentechnik 2 1 - I
9 SS Software-Engineering 2 - - v
10 SS Datenbanken 2 - 1 v
11 SS Kiinstliche Intelligenz 2 - - v
=32 22 6 4

Anmerkung zu Priifungen :
Die mit gleichen rémischen Ziffern bezeichneten Lehrveranstaltungen bilden einen Priffungskomplex;

I Programmiertechnik II

I Echtzeitdatenverarbeitung

1118 Rechnerarchitektur und -kommunikation

v: Software-Technologie und Datenstrukturierung

-17 -



Anlage 6

Nebenfachempfehlungen

Automatisierungstechnik

WS Regelungstechnik I 1 -
WS Steuerungstechnik I (€))] -
SS Labor Automatisierungstechnik - 1
SS ProzeBrechentechnik - 1
SS Sensortechnik - -
T =12(13) 1) 2
Elektronik

Variante 1 (Elektronische Baugruppen und Systeme):

WS Analoge Schaltungstechnik 1 -
WS Digitale Schaltungstechnik (€))] -
WS Labor Elektronische Baugruppen und Systeme - 1
WS Signalverarbeitungssysteme 1 -
SS Elektronische Baugruppen und Systeme 1 -
“ SS Labor Analoge und digitale Schaltungstechnik - 1
|| Z=12(14) 24 2

Analoge Schaltungstechnik 1 -

Digitale Schaltungstechnik 1 -

WS Labor HF-Technik - 1

WS Labor Elektronische Baugruppen und Systeme - (¢))

SS HF-Technik 1 -

SS Elektronische Baugruppen und Systeme - -

. SS Labor Analoge und digitale Schaltungstechnik - 1
" =12 (14) 2(3) 2(3)
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Variante 3 (Schaltkreisentwurf):

WS Digitale Schaltungstechnik 1
WS Schaltkreisstrukturen -
SS Elektronische Baugruppen und Systeme -
SS Labor Schaltungstechnik, Baugruppen und Systeme -
SS Schaltkreisentwurf -

= 1

Variante 4 (Mustererkennung/Bildverarbeitung):

WS Digitale Schaltungstechnik 1
WS Bildverarbeitung €))
WS Labor Mustererkennung/Bildverarbeitung -
SS Elektronische Baugruppen und Systeme 1
SS Labor Schaltungstechnik, Baugruppen und Systeme -
SS Mustererkennung )
2(4)

Konstruktion und Fertigungsprozefigestaltung

Variante 1 (ProzeBtechnologie)

WS Grundlagen der technologischen Fertigungsvorbereitung (PT 1)

WS Rechnergestiitzte FertigungsprozeBgestaltung/CAM (PT 5)

NN NN

SS ProzeBmodelle (PT 2) 1
N ProzeBsimulation (PT 4) 1
= 2
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Variante 2 (Konstruktion):

WS Geriitekonstruktion (KON 2) 2 2 -
SS Mikro- und feinmechanische Konstruktion (KON 3) 1 2 -
SS Verdrahtungstrigerkonstruktion (KON 4) 1 1 -
SS Rechnergestiitzte Konstruktion/CAD (KON 5) - 1 2
i T=12 4 6 2

Variante 3 (Konstruktion und FertigungsprozeBgestaltung):

WS Geriitekonstruktion (KON 2) 2 2 -
SS Verdrahtungstrigerkonstruktion (KON 4) 1 1 -
SS Grundlagen der technologischen Fertigungsvorbereitung (PT 1) 2 - -
SS ProzeBanalyse (PT 3) 2 1 1
=12 7 4 1
Nachrichtentechnik

Variante 1 (Optische Nachrichtentechnik):

Nachrichtentechnik 4 2 -

SS Komponenten und Systeme der optischen Nachrichtentechnik 3 1 -
SS Lichtwellenleiter-MeBtechnik 1 - 1
=12 8 3 1

Variante 2 (Digitale Nachrichtentechnik):

WS Nachrichtentechnik 4 2 -
SS Systemtheorie der Nachrichteniibertragung 3 1 -
SS Digitale Systeme der Nachrichteniibertragung 2 - -

=12 9 3 -
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Variante 3 (Breitbandkommunikation):

WS Breitbandkommunikation 2 - -
SS Systemtheorie der Nachrichteniibertragung 3 1 -
SS Digitale Systeme der Nachrichteniibertragung 2 - -
SS Komponenten und Systeme der optischen Nachrichtentechnik 3 1 -

=12 10 2 -

Technische Informatik

Variante 1 (Softwaretechnik):

WS Algorithmen 2 1 -
WS UNIX und Turbo-C 2 1 1
SS Software-Engineering 2 - -
SS Datenbanken 2 - 1
|l =12 8 2 2

Variante 2 (Rechnerorganisation)

Computer-Hardware 2 1 -

WS Assemblerprogrammierung 2 1 1
SS Rechnemetze 2 - -
SS Parallelrechentechnik 2 1 -
=12 8 3 1

Variante 3 (Praktische Informatik)

WS ProzeBdatenverarbeitung 2 1 -
WS UNIX und Turbo-C 2 1 1
SS Rechnernetze 2 - -
SS Datenbanken 2 - 1

=12 8 2 2
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Werkstoff- und Verfahrenstechnik

P =

SS Festkorpertechnologie
SS Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT)
WS | Labor AVT
WS AVT-Zuverlissigkeit
SS Technologiesimulation
=12
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Anlage 7

Ubergangsplan im Studiengang Elektrotechnik

Matrikel 1988 (D 88)

Die Ausbildung erfolgt nach dem bestitigten Plan vom Juli 1990, d.h. 38 Semesterwochenstunden (SWS) im Hauptfach und
24 Semesterwochenstunden im Nebenfach.

Hauptstudium

Die Ausbildung im Hauptstudium erfolgt nach den Festlegungen fiir die 6 Hauptficher. Im 7. Semester ist das Ingenieur-
praktikum vorgesehen.

Matrikel 1989 und Matikel 1990 (D 89 und D 90)

Die Ausbildung der Matrikel D 89 und D 90 erfolgt nach der Studienordnung vom 26. 11. 1990. Um ein ordnungsgemipes
Vordiplom fiir beide Matrikel zu sichern, sind folgende Ubergangsregelungen erforderlich:

flbergangsplan fur Matrikel D 89

1. bis 3. Semester

Mathematik

Physik
Elektrotechnik

il B 22 )

6
2
8
2

Festkorperphysikalische Grundlagen

Informatik 1 und 2 (Inf. 1) 3 (Inf. 2) 3

Technisches Darstellen 1

Elektronische Bauelemente 2

Digitale Schaltungstechnik 2

Konstruktion I und II (Kon. T) 2 (Kon. II) 3

Wahrscheinlichkeitsrechnung und ma- 3
thematische Statistik

MeBtechnik 2
Werkstoffe 4

Fertigungsverfahren 3
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4. Semester

Mathematik 2 2 2fak. 0

Systemtheorie 2 2 1fak. 0
|| Theoretische Elektrotechnik 6 4 2 0
“ Fertigungsverfahren 0 0 0 1fak.
Il Etektronik 6 3 2 1

Energictechnik 2 2 0 0

Grundlagen der Informationstechnik 3 2 1 0

MeBtechnik 1 0 1 0
I Technische Mechanik 3 2 1 0
" Summe 23

Ab 5. Semester erfolgt die Ausbildung der Studenten der Matrikel 1989 gemif} Studienordnung vom 26. 11. 1990.

Ubergangsplan fiir Matrikel I) 90

1. Semester

Mathematik

i

f| Physik

Elektrotechnik

MeBtechnik

“ Technisches Darstellen

I WerkstofTe

Wl aial s

Sl=1oININI

Slo|el=]C|

I Summe

2. Semester

Mathematik

[ ——

[| Physik

“ Werkstofle

Grundlagen der Elektrotechnik

MeBtechnik

Technische Mechanik

S =2 B - =N I TR RPN

N{OIN|O|OI N

S= =N O

Summe
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3. Semester

Mathematik 7 5 2 0

Grundlagen der Elektrotechnik 3 1 0 2

Konstruktion/Fertigungsverfahren 6 4 2 0

Grundlagen der Informationstechnik 3 2 1 0

Grundlagen der Elektronik 3 2 1 0

Grundlagen der Informatik 1 4 2 1 1
" Summe 26

4. Semester

Mathematik 3 2 1 0
Theoretische Elektrotechnik 6 4 2 0
Fertigungsverfahren 0 0 0 1fak.
Grundlagen der Elektronik 5 3 1 0
Grundlagen der Informatik 2 4 2 1 1
Systemtheorie 2 2 1fak. 0
Energietechnik 3 2 0 1
Summe 23

Ab 5. Semester erfolgt die Ausbildung der Matrikel D 90 gemip Studienordnung vom 26. 11. 1990,

Teilzeitstudium (Fernstudium)

Matrikel 1986 (F 86)

Die Matrikel F 86 wird nach altem DDR-Recht ausgebildet. Mit dem Sommersemester 1991 werden alle Lehrveranstaltungen
beendet. Im Wintersemester 1991/92 erfolgt die Bearbeitung der Diplomarbeit.

Matrikel 1987 (F 87)

Die Matrikel F 87 fithrt das Hauptstudium ab Wintersemester 1990 /91 nach dieser Studienordnung durch.

Ab 4. 1. 1991 beginnt die Ausbildung im Hauptfach gemip der bis zum 15. 12. 1990 erfolgten Einschreibung. Die Studienrich-
tungsverantwortlichen sind zustiindig fiir die Abfolge der Lehrveranstaltungen.

Die Bearbeitung der Diplomarbeit beginnt im Wintersemester 1992 /93,

Matrikel 1988, Matrikel 1989 und Matrikel 1990 (F 88, F 89 und F 90)

Die Matrikel F 88, F 89 und F 90 erhalten einen Ubergangsplan, der eine mit den Forderungen zum Vordiplom, Anlage 1,
ibereinstimmende Ausbildung im Grundstudium gewihrleistet.
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